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Beschreibung 

Uberspannungsschutzeinrichtung 

Die Erfindung betrifft eine Uberspannungsschutzeinrichtung fur ein elektroni- 
sches Gerat mit einer, mindestens ein Steckelement aufweisenden Steckein- 
richtung, die zur Befestigung an einem Gehause des elektronischen Gerates 
ausgebildet ist. 

Urn elektronische Gerate vor Hochspannung zu schutzen, ist es ublich, span- 
nungsklemmende Bauelemente wie bspw. Varistoren oder Zener-Dioden ein- 
zusetzen. Derartige Uberspannungsschutzelemente mussen innerhalb des Ge- 
hauses so ausgefuhrt werden, dass die die Funktion des Gerates ausfuhrenden 
elektronischen Bauteile in ihrer Arbeitsweise nicht beeintrachtigt werden. 

Der Erfindung liegt somit die Aufgabe zugrunde, einen Uberspannungsschutz 
anzugeben, bei welchem auf zusatzliche Abschirmmaftnahmen gegenuber der 
Elektronik verzichtet werden kann. 

Erfindungsgemafi wird die Aufgabe dadurch gelost, dass an dem Steckelement 
eine Schutzplatine angeordnet ist, welche eine Funkenstrecke zur Ableitung 
von Uberspannung aufweist. 
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Die Erfindung hat den Vorteil, dass die Hochspannung bereits an der Gehau- 
seaufienseite abgefuhrt wird und Abschirmmafinahmen fur die innen liegenden 
Bauteile nicht notwendig sind. 

Vorteil hafterweise bildet die Schutzplatine mit dem Steckelement die Fun- 
kenstrecke. 

In einer Weiterbildung der Erfindung weist die Schutzplatine eine elektrisch lei- 
tende Struktur zur Bildung der Funkenstrecke auf. Solche geatzten Strukturen 
sind einfach herstellbar und fuhren zu einem Funkenuberschlag auf der Plati- 
nenoberflache in horizontaler Richtung. 

Vorteilhafterweise ist die elektrisch leitende Struktur auf der Schutzplatine in 
Form einer Leiterbahn ausgebildet, wobei eine lotstopplackfreie Zone der Lei- 
terbahn in der Umgebung einer, das Steckelement aufnehmenden Offnung an- 
geordnet ist. Durch die Verwendung ublicher Herstellungsverfahren fur Leiter- 
platten kann die lotstoplackfreie Zone einfach in die Lotstopmaske mit eingear- 
beitet werden. Die Funkenstrecke wird dabei durch an sich vorhandene Bau- 
teile wie Steckelement und Leiterbahn realisiert. Zusatzliche spannungsklem- 
mende Bauelemente werden nicht benotigt. 

Die Funkenstrecke wird zuverlassig dadurch realisiert, dass die lotstoplackfreie 
Zone in dem die Offnung umschlieftenden Lotauge ausgebildet ist. 

In einer Weiterbildung der Erfindung ist die elektrisch leitende Struktur als lot- 
stopplackfreie Ausnehmung oder durchgehende Offnung der Schutzplatine 
ausgebildet, welche vorteilhafterweise in der Nahe des zu schutzenden Ste- 
ckerpins angeordnet ist. 

Zur Realisierung eines vertikalen Funkenuberschlags weist die Schutzplatine 
zwei ubereinanderliegende, unterschiedliches Potential fuhrende Leiterbahnen 
auf, welche bis zum Platinenrand gefuhrt sind, wobei die Starke einer zwischen 
den beiden Leiterbahnen angeordnete Isolationsschicht so gewahlt ist, dass die 
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Funkenstrecke durch die nicht isolierten Enden der beiden Leiterbahnen am 
Platinenrand gebildet ist. Durch die Dicke der Isolationsschicht ist der Abstand 
der Funkenstrecke definiert und hoch genau sowie ohne erhohten Aulwand 
herstellbar. 

Die Herstellung lasst sich weiter vereinfachen, wenn der Platinenrand von einer 
durchgehenden Offnung der Schutzplatine gebildet ist. Diese kann uberall dort, 
wo zu schiitzendes und Bezugspotential ubereinander liegen z. B. durch einfa- 
ches Einbringen einer Bohrung eingebracht werden. 

Vorteilhafterweise tragt die Schutzplatine eine Entstoreinrichtung zur Verbesse- 
rung der elektromagnetischen Empfindlichkeit des elektronischen Gerates. Da- 
durch sind sowohl der Uberspannungsschutz als auch Maftnahmen zur Erho- 
hung der elektromagnetischen Vertraglichkeit am Geratestecker integriert. 

In einer Ausgestaltung ist die Entstoreinrichtung ein Varistor. 

Alternativ dazu ist die Entstoreinrichtung ein Kondensator, der aufierhalb des 
Gehauses des elektronischen Gerates angeordnet ist, und elektrisch einerseits 
mit dem Steckelement der Steckeinrichtung und andererseits mit dem Potential 
des elektrisch leitend ausgebildeten Gehauses verbunden ist. 

Die Erfindung hat den Vorteil, dass die Entstorung bereits auf der AuRenseite 
des elektronischen Gerates realisiert ist und Storstrahlungen gar nicht erst in 
das Gehauseinnere gelangen. Bei der Montage des elektronischen Gerates 
entsteht durch einfachen Einsatz des Steckers in das Gehause ein Entstorfilter. 
Zusatzliche Verarbeitungsmafinahmen entfallen. 

Vorteilhafterweise ist eine erste Kondensatorplatte des Kondensators in/oder 
an der Steckeinrichtung angeordnet, wodurch auf Leitungen zum Kondensator 
verzichtet werden kann. 
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Vorzugsweise ist die erste Kondensatorplatte aus dem Steckelement selbst 
ausgeformt. Sie kann z. B. durch Stauchung des Steckerstiftes einfach reali- 
siert werden. Die Herstellung des Steckers wird somit weiter vereinfacht. 

Alternativ ist die erste Kondensatorplatte von der auf der Schutzplatine ange- 
ordneten und als Leiterflache ausgebildeten Leiterbahn gebildet, wobei die 
Leiterflache neben dem, ein erstes Potential fiihrenden Steckelement angeord- 
net und mit diesem elektrisch verbunden ist. Das elektrisch ausgebildete und 
ein zweites Potential fuhrende Gehause des elektronischen Gerates dient als 
zweite Kondensatorplatte. Die Verbindung von isolationsfreien Steckerstift und 
erster Kondensatorflache erfolgt einfach durch Form- und/oder Kraftschluss. 
Somit entsteht eine fur die Massenfertigung besonders gut handhabbare Ein- 
richtung. 

Zur Realisierung der zweiten Kondensatorplatte ist eine zweite, auf der Schutz- 
platine angeordnete Leiterflache mit dem Gehause elektrisch verbunden. 

Eine in der Massenfertigung besonders gut handhabbare Entstoreinrichtung 
besteht darin, dass die elektrische Verbindung zwischen der zweiten Leiterfla- 
che der Schutzplatine und dem Gehause durch mindestens ein die Schutzplati- 
ne und/oder die Steckeinrichtung am Gehause haltendes Befestigungsmittel 
erfolgt. Das Gehausepotential wird dabei liber an sich vorhandene Schraub-, 
Niet- oder Prefiverbindungen an mindestens einem Punkt realisiert. 

Bei einer Ausgestaltung der Erfindung ist eine Isolierung zwischen der zweiten, 
auf der Oberflache der Schutzplatine ausgebildeten Leiterflache und der Au- 
(Jenseite des Gehauses angeordnet. Alternativ kann die auf der Oberflache der 
Schutzplatine angeordnete Leiterflache direkt auf dem Gehause aufliegen. 

In einer Weiterbildung der Erfindung ist die das Steckelement umschliefiende 
Leiterflache derart auf der Schutzplatine angeordnet, dass sie auf der dem Ge- 
hause zugewandten Seite der Steckeinrichtung aufsetzbar und kontaktierbar 
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ist. Somit kann ein kommerziell erhaltlicher Stecker mit der erfindungsgemafien 
Schutzplatine versehen werden. Dabei ist vorteilhafterweise fur jedes Steck- 
element der Steckeinrichtung eine erste Kondensatorplatte vorgesehen, welche 
elektrisch gegeneinander isoliert sind. 

Die Erfindung lasst zahlreiche Ausfuhrungsformen zu. Eine davon soli anhand 
der in der Zeichnung dargestellten Figuren naher erlautert werden. 

Es zeigt: 

Figur 1 : Schnitt durch ein Steuergerat 

Figur 2: erste Ausfuhrungsform der erfindungsgemaften Entstorplatine 

Figur 3: zweite Ausfuhrungsform der erfindungsgemalien Entstorplatine 

Figur 4: dritte Ausfuhrungsform der erfindungsgemafcen Entstorplatine 

Figur 5: vierte Ausfuhrungsform der erfindungsgemaften Entstorplatine 

Figur 6: Kondensatorflache mit kupferfreien Stellen 

Gleiche Merkmale sind mit gleichen Bezugszeichen gekennzeichnet. 

In Figur 1 ist ein elektrisches Gerat dargestellt, wie es ublicherweise in Kraft- 
fahrzeugen Anwendung findet. Dabei kann es sich urn ein Steuergerat eines 
Kraftfahrzeuges handeln, welches eine signalverarbeitende Elektronik aufweist, 
die bekanntlicherweise sehr storanfallig gegenuber hohen Frequenzen ist. Es 
ist aber auch vorstellbar, dass das elektronische Gerat eine Sensoreinrichtung 
darstellt, welche neben einem eigentlichen Sensor eine Signalaufbereitungs- 
schaltung und/oder eine Signalauswerteschaltung aufweist, die auf einer oder 
mehreren Leiterplatten angeordnet sind. 

Das elektronische Gerat besitzt ein aus Aluminium bestehendes, becherformi- 
ges Gehauseteil 1 , welches mit einer Abdeckung 2 verschlossen ist. Das be- 
cherformige Gehauseteil 1 weist einen Steckerkorper 3 auf, welcher am Ge- 
hauseteil 1 mittels Schrauben oder Nieten 4 auflenseitig befestigt ist. Die Ste- 
ckerpins 5 des Steckerkorpers 3 ragen sowohl in den Steckerkorper 3 als auch 
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in das Gehauseinnere 6. Der Stecker 3 verbindet uber die Steckerpins 5 die 
Schaltungen des Gerates mit anderen elektronischen Einrichtungen im Kraft- 
fahrzeug. 

Im Gehauseinneren 6 ist mindestens eine Leiterplatte 7 angeordnet, welche 
Bauelemente 8 tragt, die die elektronischen Schaltungen realisieren. Die in das 
Gehauseinnere 6 hineinragenden Steckerpins 5 sind elektrisch zur Zufuhrung 
von Signalen und elektrischer Leistung mit dem auf der Leiterplatte 7 befindli- 
chen Bauelementen 8 verbunden. 

Zwischen dem Stecker 3 und der Auflenseite des Gehauseteiles 1 ist eine Ent- 
storplatine 9 eingelegt, welche gemeinsam mit dem Stecker 3 am Gehauseteil 
1 befestigt ist. 

Verschiedene Ausfuhrungsformen der Entstorplatine 9 sind in den Figuren 2 bis 
5 naher erlautert. 

Figur 2 zeigt eine Entstorplatine 9 mit Offnungen 13 fur die Steckerpins 5. Ne- 
ben diesen Offnungen 13 ist fur jeden Steckerpin 5 ein diskreter Kondensator 
10 vorgesehen, der mittels einer auf der Platine 9 angeordneten Verdrahtung 
so verschaltet ist, dass jeder Kondensator 10 einerseits mit dem Steckerpinpo- 
tential und andererseits mit dem Potential des Gehauses 1 verbunden ist. Das 
Gehausepotential ist dabei ublicherweise auf Masse gelegt. 

Die vorgefertigte Platine 9 wird uber die Steckerpins 5 geschoben, wobei eine 
umlaufende Steckerdichtung 12 die Platine 9 an deren Rand umschlieRt und 
gleichzeitig abdichtet. Mit Schrauben 4, welche in die Offnungen 11 der Platine 
9 und die Offnungen 14 des Steckerkorpers 3 eingreifen, wird die Platine 9 an 
der Aufienhaut des Gehauseteils 1 befestigt. Die Befestigung erfolgt dabei so, 
dass die Dichtung 12 auf dem Gehauseteil 1 aufliegt. Die Schrauben 4 verbin- 
den die Kondensatoren 10 gleichzeitig elektrisch mit dem Gehausepotential. 



Eine andere Ausfuhrungsform, bei welcher Kapazitaten in der Platine 9 integ- 
riert sind, ist in Figur 3 dargestellt. Die Platine 9 ist als Filmleiterplatte ausgebil- 
det und weist eine strukturierte Leiterschicht 15 auf. Die Struktur entspricht ein- 
zelnen, gegeneinander isolierten Kondensatorflachen 16. Furjeden Steckerpin 
5 ist dabei eine Kondensatorflache 16 vorgesehen, welche die Offnung 13 des 
jeweiligen Steckerpins 5 umschliefit. Diese Offnungen 13 sind metallisiert , wo- 
bei jede Kondensatorflache 16 an der Grenzflache mit der metallisierten Off- 
nung 13 verbunden ist, wodurch eine elektrische Verbindung entsteht. Nach 
Einfugen der Steckerpins 5 liegen die Kondensatorflachen 16 auf Steckerpo- 
tential. Bei dieser Ausfuhrung sind als elektrische Verbindungsmechanismen 
Einpressvorgange ftlr die Kontaktierung von besonderem Vorteil. 

Die Filterplatte 9 weist auf der dem Gehause zugewandten Oberflache eine 
weitere Leitschicht 18 auf, welche direkt nach Montage des Steckers 3 auf dem 
Gehause 1 aufliegt. Sie nimmt somit das Gehausepotential an. Diese unstruk- 
turierte Leitflache 18 ist vorzugsweise als Leitkleber ausgebildet, urn die Ent- 
storplatine 9 am Gehause zu befestigen. 

Alternativ kann die Entstorplatine 9, deren Kondensator 16 durch die struktu- 
rierte Leiterschicht 18 von Gehauseteil 1 isoliert sind, auch ohne Leitflache 18 
montiert werden, wenn die zweite Kondensatorplatte 18 vom Gehause 1 selbst 
gebildet wird. 

Auf Grund dieser Ausgestaltung wirkt jeder Steckerpin 5 selbst als Kondensa- 
torplatte und bildet mit dem mit Masse verbundenen Gehauseteil 1 einen Ent- 
storkondensator. 

Eine weitere Ausfuhrungsform ist in Figur 4 dargestellt. GemaB dieser Ausfuh- 
rung ist die Platine 9 mit vier Kupferlagen 19, 20, 21, 22 versehen. Je eine 
Kupferlage 19 und 22 ist auf je einer der beiden Aulienseiten der Platine 9 an- 
geordnet. Innerhalb der Platine 9 befinden sich, voneinander isoliert, zwei wei- 
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tere Kupferlagen 20, 21, welche die Kondensatorflachen 16 bilden, wie sie im 
Zusammenhang mit Figur 3 beschrieben wurden. 

Die beiden aufieren Kupferlagen 19, 22 sind uber die Befestigungselemente 4 
mit dem Gehausepotential verbunden und gegen das Potential, welches die 
Steckerpin 5 fuhren, elektrisch isoliert. Die Kondensatorflachen 16 sind in der 
ebenfalls beschriebenen Weise elektrisch mit den Steckerpins 5 verbunden. 
Somit werden pro Steckerpin 2 Kondensatorflachenpaare realisiert. Werden 
noch mehr Kondensatorflachenpaare benotigt, so lassen sich diese einfach 
durch weiteren abwechselnden Einbau von Kupferlagen 20, 21, die die struktu- 
rierten Kondensatorflachen 16 bilden und unstrukturierte, ganzflachig ausgebil- 
deten Kupferlagen 19, 22, welche auf Gehausepotential liegen, erreichen. 

Neben der erlauterten Ausfuhrung konnen die Kondensatorflachen 16 auch mit 
Hilfe von Stanzteilen oder Kaptonfolien gebildet werden, welche in ein isolie- 
rendes Material eingebettet sind. Je nach dem zur Umhullung der Kondensa- 
torplatten verwendetem Material bzw. Materialkombination kann dieses gleich- 
zeitig Dichtungsaufgaben wahrnehmen. 

Diese erfindungsgemafien Kondensatorflachen bilden gegenuber dem Aufien- 
gehause Kapazitaten im Bereich bis zu 50 pF. 

Zur Realisierung des Uberspannungsschutzes sind die nicht isolierten Enden 
der Kupferlagen 19, 20, 21, 22 bis zum Rand 23 der Platine 9 gefuhrt. Alterna- 
te konnen die Kupferlagen 19, 20, 21, 22 auch unisoliert in einer Offnung 14 
der Platine 9 enden, die z. B. durch Einbringen einer Bohrung erstellt werden 
kann. 

Die bei der Platinenherstellung erzeugten kupferfreien Stellen 32 sorgen dafur, 
dass nach Einbringen der Bohrung 33 Leiterspitzen 34 entstehen, die den Fun- 
keniiberschlag begunstigen. (Figur 6). 
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Zwischen den Kupferlagen 19 und 20 ist eine Isolierschicht 25 und zwischen 
den Kupferlagen 21 und 22 eine Isolierschicht 24 angeordnet. Die Kupferlagen 
21 und 20 sind durch eine dritte Isolierschicht 26 getrennt, welche eine Dicke 
aufweist, die aus Stabilitatsgrunden ein Mehrfaches der Dicke der jeweiligen 
Isolationsschicht 24 oder 25 betragt, da sie als Tragerschicht dient. Durch die 
Dicke der Isolationsschichten 24, 25 ist der Luftspalt zwischen den Kupferlagen 
19 und 20 bzw. 21 und 22 sehr gering, so das bei Uberspannung ein Funken- 
uberschlag zwischen diesen Kupferlagen erfolgt. 

Auf der Oberflache der Kupferlagen 19 und 22 ist eine Lotstopplackstruktur 29 
aufgebracht, welche die die Steckelemente 5 aufnehmende Offnung 13 und die 
;0 sich daran anschliefiende Leiterbahn bedeckt. 

Die Lotstopplackstruktur 29 ist an vorgesehenen Stellen unterbrochen, so dass 
die Kupferlagen 19, 22 an diesen Stellen frei liegen. So bilden weitere, elek- 
trisch leitend und nicht isoliert ausgebildete Bohrungen 27, 28 an der Oberfla- 
che der Platine 9 eine horizontale Funkenuberschlagsstrecke. 

Daruber hinaus besteht die in Figur 5 dargestellte Moglichkeit, die die Offnung 
13 umschlieftenden Lotaugen 30 in ihrer Breite zu verengen, um einen Fun- 
kenuberschlag zu ermoglichen. 

Dazu ist mit Hilfe einer Lotstopmaske die LQtstoplackstruktur 29 aufgebracht, 
bei welcher im Bereich des Lotstopauges 30 in den Lotstoplack Einschnurun- 
gen 31 zum Freilegen der darunter liegenden Kupferlage 19 bzw. 22 in gleich- 
maftigen Abstanden vorgesehen sind. Im vorliegenden Fall sind drei Einschnu- 
rungen 31 in 90 °C Abstanden vorgesehen. Die Einschnurung 31 ist vergrofiert 
dargestellt. Durch die Nahe der Einschnurung 31 zum Steckelement 3 werden 
Uberschlagstellen fur einen potentiellen Funkenuberschlag hergestellt. 

Auf der Ruckseite (Bottom) der Platine 9 sind die Lotstopaugen 30 hier in her- 
kommlicher Weise kreisformig realisiert. 
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Patentanspruche 



1. Uberspannungsschutzeinrichtung fur ein elektronisches Gerat mit einer, 
mindestens ein Steckelement aufweisenden Steckeinrichtung, die zur 
Befestigung an einem Gehause des elektronischen Gerates ausgebildet 
ist, dadurch gekennzeichnet, dass an dem Steckelement (3) eine 
Schutzplatine (9) angeordnet ist, welche eine Funkenstrecke zur Ableitung 
von Uberspannung aufweist. 

2. Uberspannungsschutzeinrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekenn- 
zeichnet dass die Schutzplatine (9) mit dem Steckelement (3) die Fun- 
kenstrecke bildet. 

3. Uberspannungsschutzeinrichtung nach Anspruch 2, dadurch gekenn- 
zeichnet, dass die Schutzplatine (9) eine elektrisch leitende Struktur (19, 
22) aufweist, welche die Funkenstrecke bildet. 

4. Uberspannungsschutzeinrichtung nach Anspruch 3, dadurch gekenn- 
zeichnet, dass die elektrisch leitende Struktur auf der Schutzplatine (9) in 
Form einer Leiterbahn ausgebildet ist, wobei eine lotstopplackfreie Zone 
(27, 28; 31) der Leiterbahn in der Umgebung einer, das Steckelement (5) 
aufnehmenden Offnung (13) angeordnet ist. 
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Uberspannungsschutzeinrichtung nach Anspruch 4, dadurch gekenn- 
zeichnet, dass die lotstopplackfreie Zone (31) in dem die Offnung (13) 
umschliefienden Lotauge (30) des Lotstopplacks (29) ausgebildet ist. 

Uberspannungsschutzeinrichtung nach Anspruch 3, dadurch gekenn- 
zeichnet, dass die elektrisch leitende Struktur als lotstopplackfreie Aus- 
nehmung und/oder durchgehende Offnung (27, 28) der Schutzplatine (9) 
ausgebildet ist. 

Uberspannungsschutzeinrichtung nach Anspruch 6, dadurch gekenn- 
zeichnet, dass die lotstopplackfreie Ausnehmung und/oder Offnung (27, 
28) in der Nahe des zu schutzenden Steckerpins (5) angeordnet ist. 

Uberspannungsschutzeinrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekenn- 
zeichnet, dass die Schutzplatine (9) mindestens zwei ubereinanderlie- 
gende, unterschiedliches Potential fuhrende Leiterbahnen (19, 20; 21, 22) 
aufweist, welche bis zu einem Platinenrand (23) gefuhrt sind, wobei die 
Starke einer zwischen den beiden Leiterbahnen (19, 20; 21, 22) angeord- 
neten Isolationsschicht (24, 25) so gewahlt ist, das die Funkenstrecke 
durch die nicht isolierten Enden der beiden Leiterbahnen (19, 20; 21, 22) 
am Platinenrand (23) gebildet ist. 

Uberspannungsschutzeinrichtung nach Anspruch 8, dadurch gekenn- 
zeichnet, dass die Form der Leiterbahnen (19, 20, 21, 22) , welche zum 
Platinenrand (23) gefuhrt sind, so gewahlt sind, dass am Platinenrand (23) 
Leiterspitzen (34) entstehen. 

Uberspannungsschutzeinrichtung nach Anspruch 8 oder 9, dadurch ge- 
kennzeichnet, dass der Platinenrand (23) von mindestens einer durchge- 
henden Offnung (14) der Schutzplatine (9) gebildet ist. 

Oberspannungsschutzeinrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekenn- 
zeichnet, dass die Schutzplatine (9) eine Entstoreinrichtung (10; 15, 16) 
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zur Verbesserung der elektromagnetischen Empfindlichkeit des elektroni- 
schen Gerates (1) tragt. 

Uberspannungsschutzeinrichtung nach Anspruch 10, dadurch gekenn- 
zeichnet, dass die Entstoreinrichtung (10) ein Varistor ist. 

Uberspannungsschutzeinrichtung nach Anspruch 10, dadurch gekenn- 
zeichnet, dass die Entstoreinrichtung ein Kondensator (10) ist, der au- 
fierhalb des Gehauses (1, 2) des elektronischen Gerates (1) angeordnet 
ist und elektrisch einerseits mit dem Steckelement (5) der Steckeinrich- 
tung (3) und andererseits mit dem Potential des elektrisch leitend ausge- 
bildeten Gehauses (1, 2) verbunden ist. 

Uberspannungsschutzeinrichtung nach Anspruch 13, dadurch gekenn- 
zeichnet, dass eine erste Kondensatorplatte (16) des Kondensators (10) 
in oder an der Steckeinrichtung (3) angeordnet ist. 

Uberspannungsschutzeinrichtung nach Anspruch 14, dadurch gekenn- 
zeichnet, dass die erste Kondensatorplatte (16) aus dem Steckelement 
(5) selbst ausgeformt ist. 

Uberspannungsschutzeinrichtung nach Anspruch 14, dadurch gekenn- 
zeichnet, dass die erste Kondensatorplatte (16) von einer, der auf der 
Schutzplatine (9) angeordneten und als Leiterflache ausgebildeten Leiter- 
bahnen (15) gebildet ist, welche neben dem Steckelement (5) angeordnet 
und mit diesem elektrisch verbunden ist und dass das elektrisch ausgebil- 
dete und mit Masse verbundene Gehause (1) des elektronischen Gerates 
als zweite Kondensatorplatte dient. 

Uberspannungsschutzeinrichtung nach Anspruch 16, dadurch gekenn- 
zeichnet, dass die zweite, der auf der Schutzplatine (9) angeordneten 
und mit dem Gehause (1, 2) elektrisch verbundene Leiterflache (18) mit 
dem Gehause (1, 2) eine zweite Kondensatorflache bildet. 
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Uberspannungsschutzeinrichtung nach Anspruch 17, dadurch gekenn- 
zeichnet, dass die elektrische Verbindung zwischen der zweiten Leiterfla- 
che (15) der Schutzplatine (9) und dem Gehause (1, 2) durch mindestens 
ein, die Schutzplatine (9) und/oder die Steckeinrichtung (3) am Gehause 
(1,2) haltendes Befestigungsmittel (4) erfolgt. 

Uberspannungsschutzeinrichtung nach Anspruch 17, dadurch gekenn- 
zeichnet, dass eine Isolierung (17) zwischen der zweiten, auf der Ober- 
flache der Schutzplatine ausgebildeten Leiterflache (18) und der Aulien- 
seite des Gehauses (1 ,2) angeordnet ist. 

Uberspannungsschutzeinrichtung nach Anspruch 17, dadurch gekenn- 
zeichnet, dass die das Steckelement (5) umschlieliende Leiterflache (16) 
derart auf der Schutzplatine (9) angeordnet ist, dass sie auf der dem Ge- 
hause (1) zugewandten Seite der Steckeinrichtung (3) aufsetzbar und 
kontaktierbar ist. 

Entstoreinrichtung nach Anspruch 6 oder 8, dadurch gekennzeichnet, 

dass fur jedes Steckerelement (5) eine erste Kondensatorplatte (16) vor- 
gesehen ist, welche elektrisch gegeneinander isoliert sind. 
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Zusammenfassung 

Uberspannungsschutzeinrichtung 

Die Erfindung betrifft eine Uberspannungsschutzeinrichtung fur ein elektroni- 
sches Gerat mit einer, mindestens ein Steckelement aufweisenden Steckein- 
richtung, die zum Einsatz in ein Gehause des elektronischen Gerates ausgebil- 
det ist. Bei einem Uberspannungsschutz, bei welchem auf zusatzliche Ab- 
schirmmafinahmen gegenuber der Elektronik verzichtet werden kann, ist an 
dem Steckelement eine Schutzplatine angeordnet, welche eine Funkenstrecke 
zur Ableitung von Uberspannung aufweist. 

(Figurl) 



